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KOAGULASYON YOLUYLA HAM ISLEME ICIN SERAMIK
HAMURU HAZIRLANMASI

 Sektor: Malzeme
 Fikri Hak Koruma Durumu: Basvuru

e Basvuru Tarihi: 18/06/2021

e Koruma istenen Ulkeler: PCT, Tuirkiye

OZET

Gelistirilen teknoloji, 1sitma gerektirmeksizin ham malzemenin Laser

Scanning

oda sicakliginda talasl islenebilmesine ve ddévilerek elde sekil

verilebilmesine imkan saglayan bir seramik hamurudur.

Forming a dough-like, 2
moldable green body Drying

-
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Bulus konusu teknoloji (hamur) sinterlemede yakma ile QG ——water Cutting

giderim icin karmasik bir adim gerektirmez. Ayrica hamur
hurdasinin su ve polimer ilavesi ile yeniden kullanilabilmesini Molding
saglar. Teknoloji uygulama alaninda; X

- lhtiyaca gére kolayca uyarlanabilen ve degistirilebilen yapi
sunar.

- Tim proses 48 saat gibi kisa surede tamamlanabilmektedir.

- Kolay imal edilebilir, zaman ve maliyet acisindan avantajli bir
cozumddr.

Potansiyel kullanim alanlari
- Gelismis ve yapisal seramik endustrileri,
- Termokupl koruyucular,

- Yuksek sicakliklarda kullanilan yalitkanlar.

Beklenti Teknoloji Hazirlik Seviyesi
THS 5 — Laboratuvar prototipinin (tezgah Gstu tasarimi
Yatirim, Lisanslama, Ortak Proje / Calisma. veya bileseni) uygun cevresel ortamda dogrulamasi
yapildi.
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